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Esta invencién se refiere a composiciones adhe-
sivas resinosas termoendurecible, asi como a cintas "adhe-
sivas sensibles a la presidn, especialmente cintas para
aislamiento eléctrico de estabilidad térmica excepcionalmen-
te elevada,

Las cintas sensibles a la presidn, o piezosensi-
bles, disponibles en el comercio, son generalmente de dog
tipos. En el primero se emplean peliculas termoplésticas,
particularments las basadas en poli(cloruro de vinilo) y
copolimeros de cloruro de vinilo con otros mondmeros. Las
cintas adhesivas con un soporte o respaldo vinilico tienen
ciertas limitaciones térmicas, sin embargo, & causa del ca-
récter tgrmopléstico del soporte polimero, y también a las
caracteristicas de degradacién térmica de los compuestos
vinilicos cuando'se exponen a temperaturas elevadas duran-
te periodos largos de tiempo., En general, esfas cintas no
son utilizebles a temperaturas mayores de 1009 c.

" Un segundo tipo de cinta disponible en el comer-
cio para fines de aislamiento es la cinta de caucho de sili-
cona termoendurecible piezosensible, Aunqué esta cinta tie~
ne excelentes caracteristicas de estabilidad térmica, tie-
ne tambien muchas limitaciones restrictivas, entre las que
estén el elevado costo, la mala resistencia mecénica al
corte transversal, la mala resistencia a los disolventes,

¥ no puede emplearse con seguridad en equipo de corriente
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continua,

En la Patente de los EE, UU, n? 3.378,630 se re-
solvian varios de estos problemes proporcionando una cin-
ta piezosensible basada en polisster, altemente extendida
o plastificada con aceite, modificada con materiales epo-
xidicos. Esta cinta daba una excelente resistencia térmica
en el entorno de temperaturas de 155¢ C, resistencia a la
humedad, mantenimiento de elevada resistencia de aislamien
to en pressncia de contaminantes conductores, y una adecug
da rigidez dieléectrica a corto y largo plazo para su apli-
cacidén a aparatos de bajo voltajé.

Sin embargo, esta cinta, una vez completamente
curada, era flexible ¥y similar a un caucho a temperaturas
elevadas, en parte a causa de la'elevada plastificacidn
con aceite, Aunque esto es ventajoso en el bobinado, puede
ser perjudicial en servicio, especialmeéte en una pieza
giratoria sometida a altas fuerzas centrifugas, por ejem-
plo en una bobina de inducido grande de corriente continua.
Los materisles similares al caucho, por su propis natura-
leza, se deforman plésticamente y experimentan wna reduc-
cién de su seccidn transversal a un punto de presidén dada,
En un inducido de corriente continua (C.C.) esto significa-
ria que el aislamiehto gobre la parte adiamentada de la bo-
bina, bajo la banda y entre el soports de la bobina, seria

comprimido considerablemente, y seria reducida la rigidez

.
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dieléctrica de esta parte de 1la bobina, Ademds, este

aislemiento similar a un caucho, al ceder eante los es-
fuerzos impuestos por la banda, podria permitir que la
bobine se moviera, y este movimiento podria producir fa-
tiga en el punto en que los conductores de la bobina
estdn broncesoldados o estafiosoldados al conductor ver-
tical., Ademas de estos problemas, hay necesidad tgmbién
de un aislamiento que trabaje en ambientes de temperatu-
ras de 1802 C, o superiores, y que esté producidoc no obs-
tante con materiales de bajo costo.

Segin la presente invencién, un método de pre~
parar uns composicién adhesiva termoendureéible compfende
hacer reafcionar de 25 a 65 por ciento de al menos un
compuesto alifético saturado divalente o trivalente, que
contiene de 2 a ¥C atomos de carbono por moléeula, de 5
2 35 por ciento de al menos un &cido orgdnico difuncional
alifético que contiene de 4 a 14 &tomos de carbono por mo-
lécula, y al menos 35 por ciento en peso de un componente
de dcido aromético polifuncionsl que contiene dé 7 a 12
dtomos de carbono por moléeula, estando ellprodueto en
forma de una disolucién de material resinoso de polidster
saturado altaﬁente aromdtico y parcialmente reticwlado,

El producto resultante es un adhesivo termoendu~-
recible que puede emplearse, con un miembro de soporte fi-

broso, como cinta adhesiva piezosensible, 0 puede emplear-
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se como aislamiento en lamina altamsnte conformable o
deformable, Tiene buena duracion en almacenamiento, cu-
ra & una buena velocidad en gegciones gruesas, no experi-
menta deformacidn pldstica hasta un punto en que pueda
ocurrir un movimiento perceptible de la bobina, es rigi-
do en su estado reticulado sin ser fragil, es adecuado
para aplicaciones de la Clase H, y no obstante es_de cos~
te moderado,

La expresidén "saturado" significa la ausencia
de insaturacidn olefinica; la insaturacidén aromdtica no
es reactiva bajo las condiciones descritas_en esta Memo-
ria, y no se considera que es insaturacidn, Estos materia-
les se hacen reaccionar entre si en proporciones que dan
como resultado la permanencia de algunos grupos funciona-
les para una reaccidn posterior, y la resina resultante
es combinada después con los demds compAnentes, como se
explica con detalle mis adelante.

" E1 compuesto alifatico divalente o frivalente
usado en la preparacién del poliéster es saturado y contie-
ne de 2 a 10 &tomos de carbono, Son tipicos de los mate-
riales que pueden usarse, por ejemplo, 1,2-propanodiol,

1, 3-propancdiol, 1,2,4-butanotriol, 1,2,3-butanotriocl,
trimetiloletano, trimetilolpropano, etilenglicol, neopen—
tilglicol, glicerina, y sus mezclas, prefiriéndose la gli-

cerina, Aunque la cantidad usada de este compuesto depende

\
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de la cantidad de los demas materiales presentes, en
general constituye aproximadamente 25 a 65:por ciento del
peso de los componentes rsactivos empleados para fabricar
el adhesivo. .

Se usa preferiblemente un dcido dicarboxilico
alifdtico para dar algun grado de flexibilidad en el pro-
ducto resultante, de modo que éste sea rigido en su esta-
do curado sin ser frégil, Estos materiales contieﬁen de 4
a 14 Atomos de carbono, Se entiende que el acido dicarboxi-
lico alifdtico puede sustituirse por los correspondientes
halogenuros de acilo, particularmente cloruros , ¢ anhi-
dridos conocidos en la técnica, La cantided usada es cri-
tica parg dar un adhesivo no frégil pero rigido, y es de
aproximadamente 5 a 35 por ciento del peso de los componen-
tes reactivos empleados para preparar el adhesivo, Los éci-
dos tipicos que pueden usarse son écido succinico, deido
glutdrico, dcido 3,3-dimetilpentanodioico, Seido adipico,

y similares, prefiriéndose el dcido adipico.

El componente de écido aromdtico polifuncional del
adhesivo puede comprender al menos un compﬁesto de acido
aromdtico que contiene dos © més grupos de carboxilo, o el
correspondiente halogenuro o anhidrido de &cido. Puede con-
tener mezclas que comprenden vérios compuestos diferentes
de 4cidos aromiticos. Pueden usarse los derivados de dcido

policarbox{lico de benceno que contienen de 8 a 12 Atomos

- B -
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de carbono por molécula, tales como Acido ftélico, acido
isoftalico, éeido tereftdlico, &cido trime;itico, deido
piromelitico, y sus mezclas, Se entiende que el dcido aro-
matico puede susfituirse por el correspondiente halogenuro
do écido, particularmente un cloruro de écido, o un anhidri-
do, E1 componente de acido aromatico puede contener, esde-
més de un dcido policarboxilico aromitico o su correspon-
diente halogenuro o anhidrido de acido, un derivado hidro-
xilado del &cido benzoico que contiene de 7 a 8 Atomos de
carbono por molécula, tal como &cido salieflico, &cido
p-hidroxibenzoico, ¥y sus mezeles, El componénte de acido
aromitico polifuncional se compone preferiblemente de al
menos un compuesto de dcido aromético difuncional. Grupos
funcionales tipicos son el COOH y el OH, Preferiblemente,
el componente de dacido aromtico constituye entre el 40
y el 55 por ciento del peso de los compdnentes reactivos
empleados para preparar el adhesivo, Preferibleﬁente, el
derivado hidroxilado de dcido benzoico constituye entre el
0 y el 15 por ciento del pesc de los componentes reactivos,
y el derivado de &cido policarboxilico de benceno constitu~
ye entre el 25 y el 55 por ciento del peso de los componen~
tes reactivos empleados para preparar el adhesivo,

Ademds dé lo anterior, pueden usarse varios cata-
lizadores y similares, si se desea, en las pequefias cantida-

des convencionales, Adecuadamente, el poliol, los acidos ali-
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féticos y los dcidos aromaticos se mezclan, sometiéndose

al mismo tiempo & agitacidn y borboteo de nitrdgeno, o
manteniéndose en una atmdsfera inerte, a une temperatura
elevada de desde 1509C a 250°C, Es adecuado sfiadir un disol-
vente, tal como el 2-etoxietanol, metiletilceﬁona, xileno

u otro disolvente orgénico o mezclas de disolventes orgé~
nicos, @ la resina de poliéster saturado altamente aromd-
tico, para dar wna disolucidén de 30 a 70 por ciento de sé-
lidos, ' | -

Se entiende también que en lugar de los écidos po-
dian emplearse los derivados de éster de los &cidos alifé-
ticos y aromaticos antes citados, y la expresidén "dcido"
incluye gstos derivados, asi como los halogenuros y anhidri-
dos citados. El poliéster correspondiente seria preparado
ugando una reaccién de intercembio de éster. El alcohol que
se libera del derivado de éster es retirado del lugar de 1la
reaccidn a medida que el poliol le sustituye para formar
el poliéster, Esto es andlogo a la retirada de agua durante
una reaccién de esterificacidn entre un dcido carboxilico
y un alcohol,

Pueden incluirse también cargas minerales y pig-
mentos convencionales, asi como otros materiales similares
vsuales, asi como sus mezclas, para reducir el coste global
y aportar una estabilidad térmica adicional, Para este fin

son adecuados 6xido de hierro, Gxido de magnesio, aldmina,

-8 -
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silice, negro de humo, talcé (esteatita) y otros materiales
minerzles de carga, y generalmente se incluyen en cantida-
des, basadas en el contenido de sdlidos de la mezcla resul-
tante, de hasta 60 por ciento en peso, Estos materiales se
usan en forma finamente dividida, preferiblemente con un ta-
mafio, medio de particulas de hasta 250 micras. -

Muchos de los anteriores componentes se‘manejan
del modo mds fdcil en forma de una disolueidn, y, por con-
siguiente, se introducen disolventes con ellos, Puede in-
cluirse disolvente adicional para facilitar ei mezclado de
los varios componsntes y su aplicacidon posterior. Fl adhesi-
vo es preparado adecuadamente mezelando los diversos com-
ponentes en wn molino de bolas o aparato similar, durante
un periodo de tiempo prolongado, ,

Los adhesivos de 1la presente invencidn se apli-
can a miembfos 0 cintas de soporte o res%aldo resistentes
a altas temperaturas, y la cinta resultante se usa después
en aplicaciones eléetricas, Una de las ventajas de la inven-
¢idén la constituyen las elevadas temperaturas a la que el
adhesivo puede emplearse satisfactoriamente. Por consi-
guiente, el miembro o cinta de soporte usado tiene que ser
capaz de resistir las temperaturas de trabajo que se con~
gideran., Se han empleado con éxito cintas de un espesor de
0,025 mm, a 0,5 mm,, compuestas de fibras de vidrio o mez~

clas de fibras de vidrio y poli(tereftalato de etileno)
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(Dacron). La cinta es recubierta por inmersidn, pintado o
métodos similares, sezuidas de calentamiento a temperaturas
moderadas para ayudar a la evaporacidn del disolvente,

Al aplicar el adhesivo, la cinta adhesiva piezo-
sensible es enrollada zlrededor de un cable, usualmente
semisolapando espiras sucesivas. E1l cable puede ser un
cable de plomo, un conductor de cobrz w otro miembro, y
puede ser de seccidn transversal circular o rectaﬁgular.

Si se degsea pueden emplearse varias capas o espiras, Des-
pués, el adhesivo es curado por calentamiento a una tem~
peratura de aproximadamente 1308 a 2002C durante 2 a 10
horas o mas, Una de las propiedades més deseables del edhe-
gsivo resuetante es su rigidez no fragil en estado curado.
Eata rigidez en estado curado no presenta dificultades de
bobinado o enrollamiento, ya que el sistema puede enrollar-
se en estado no curado y ser curado después en operaciones
subsiguientes,

 Segin la aplicacidn final, la cinta acabada puede
ser cortada para dar rollos de anchuras variables desde ve-
rios decimetros a fracciones de centimetrds. La cinta ais-
lante adhesiva de polidster resultante es ligeramente pega-
josa, piezosensible, elastica y flexible, permitiendo con
ello serenrollada y adhesiva a una amplia varicdad de obje-
tos. Por secado en estufa, el material se termoendurece dan-

do wun aislamiento duro e impermeable adecuado para aplica-
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ciones a temperaturas de 180°C y superiores, Las bandag
se fusionan conjuntamente por calentamiento dando una
barrera dieléctrica continua y exenta de poros o espacios
vacios, Natwralmente, la cinta puede usarse en aplicacio-
nes & més bajas temperaturas,

La invencion serad ilustrada ghora haciendo re-

ferencia a log ejemplos siguientes:

EJEMPLO 1

Una mezcla de 92,1 partes (36,9% en peso) de gli-
cerina y 58,4 partes (23,3% en peso) de écido adipico fud
introducida en un recipiente de reacoiéh. La mezcla fué ca-
lentada, agitada, y barrida con nitrdgeno. Se afiadieron 99,6
partes {40,8% en peso) de dcido isoftdlico a alta velocidad,
de modo que su adicidn estuvo completa en menos de una hora
y entes de que la temperatura llegase 8112590. En no mas de
una hora desde la adicidn de &dcido isoftdlico, la temperatu-
ra fué aumentada a 1502C, La mezela fud mantenida a 150-1602C
durante 2 horas, llevada a 17596 a 1o largo de la hora si-
guiente, y después mantenida a 175-180¢C durante 5 horas,

La temperatura fué aumentada despuds a 2002C y mantenida

a 200 + 59C hasta que el material alcanzé un indice de aci-

dez de 55-60. En este momento se afiadié disolvente de 2-eto-
xietanol a la resina resultante de polidster altamente aro-

mético, para dar una disolucidén que contenia 50L1% de sdli~

- 11 -
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dos,

EJEMPLO 2

Cien partes del material resinoso de polidster
altamente eromatico del EJEMPLO 1, 20 partes de carga de
taleo en polvo, 3 partes de pigmento de éxido férrico y 8
partes de disolvente de 2~etoxistanol dueron molidas con-
juntamente en un molino de bolas durante 16 horas, para

dar un producto resinoso formulado y con carga,

EJEMPLO 3

Se prepard una resina de poliéster altamente aro-
matico ajpartir de 92,1 partes (31,0% en peso) de glicerina,
13,8 partes (4,7% en peso) de 4cido salieilico, 132,8 partes
(44,6% en peso) e acido isoftdlico y 58,4 partes (19,7% en
peso) de édcido edipico, La glicerina y el Acido salieilico
fueron agitados conjuntamente con barrido con nitrdgeno a
1902¢ durante 2 horas, Después se afiadid acido igoftdlico
y la mezcla se mantuvo a 2002C hasta quedar transparente,
En esta fase el indice de acidez era de 66. La masa fué
enfriada a 135¢C y se afiadid dcido adipico. El material
fué calentado después a aproximadamente 170°C, y se man-
tuvo a esa temperatura durante aproximadamente 2 horas, fué
enfriado, y disuelto en disolvente de metil-etil-cetona pa-
ra dar una disolucidn que contenfa 65-66% de s6lidos, Una

.
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disolueidn de 1a resina al 50% en metil-etil-cetona tenia
una viscosidad Gardner-Holdt de B~C y el indice de acidez
de 1a resina (sobre una base exenta de disolvente) era de

aproximadamente 154,

EJEMPLO 4

Una mezcla que congtaba de 200 partes dg la di-
solucidén de resina de polidster altamente aromatico des-
crita en el EJEMPLO 3; 33,33 partes de talco y 3 partes
de 6xido férrico fué molida en molino de bolas durante
16 horas, para dar un producto resinoso forﬁulado ¥y con

carga.

BEJEMPLO 5

;-
Se prepard un polidster altamente aromitico a

partir de 92 partes (37,2% en peso) de &licerina, 28 par-
tes (11,4% en peso) de &cido salicf{lico, 83 partes (33,6%
en peso) de dcido isoftélico y 44 partes (17,8% en peso)
de dcido adipico, por un método similar al descrito en el
EJEMPLO 1. El producto final (sobre una base exenta de di-

solvente) tenfa un Indice de acidez de 70,

EJEMPLO 6

Se prepard una cinta aislante por recubrimiento

por inmersidén de un tejido de Dacron-vidrio de un espesor

-13 -
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de aproximadamente 0,125 mﬁ en la composicion de resina
del EJEMPLO 2, La resina puede aplicarse en una o méas
inmersiones, prefiriéndose dos. El disolvente fué elimi-
nado sometiendo el tejido recubierto & un secado en estu-
fa moderado de 30~-40 minutos a 1352C, El espesor final de
la cinta de tejido impregneda era de aproximadamente
0,2 mm,

Unas barras rectangulares de cobre, que median
305 mm, x 8,5 mm, x 19 mm, fueron aislaedas con una capa
tnica gemisolapada de cinta de 19 mm, de anchura, El ais-
lamiento mostré una excelente adaptabilidad a los angulos
rectos, sin dejar intersticios, El material fué despuds
curado & gp:oximadamente 1752C durante aproximadamente
4 horaes, y esteba exento de espacios vacios, Las barras
aisladas tenian rvigideces dieléctricas de 8-10 kv (60 eci-

clos, elevaéién constante de rms a 0,5 kv/seg.).

EJEMPLO 7

Se prepar6é una cinta como se ha descrito en el
EJEMPLO 6, a partir de la composicidn de resina del EJEN-
PLO 1, Este material diferia del descrito en el EJEMPLO 6
en que el componente de resina no se formuwlé con material

de carga.

26.7.72 - 14 -
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EJEMPLO 8

Se prepard una cinta recubriendo un tejido de

Dacron~-vidrio con dos capas de la resina formulada descri-

5 ta en el EJEMPLO 4, y recubriendo después en la capa supe-
rior con la resina descrita en el EJEMPIO 5, Las ¢capas sub-
yacentes consteban de una resina con carga y muy baja pega-
josidad, mientras que la capa superior sirve como adherido~
ra,

10 EJEMPLO 9

Se prepard una cinta de la composicién de resina
del EJEMPLO 1, tal como se ha descrito en el EJEMPLO 6, sal-
Vo en que ei material textil consteba de una comstruceidn
_ totalmente de vidrio.
15 : 1
EJEMPLO 10

Las cintas de los ejemplos anteriores fueron some-
tidas a ensayos de envejecimiento térmico y por humedad, Unas

secciones de bobinas, que constaban de 5 conductores de co~

20 bre rectangulares (2,2 mm. x 6,6 mm, x 457 mm,) fueron ais~
ladas con dos envolturas reforzadas en los extremos, de
0,1 mm,, de cinta de papel de poliamida aromatica (NOMEX,
vendida en el comercio por DuPont). Después, cada paguete
5 de conductores fué recubierto, con semisolapamiento, con

- 15 =
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muestras de una anchura de 0,2 mm, x 19 mm. de la cinta

de esta invencidn,

Las secciones de bobina aisladas, 5 0 6 ejempla-
res iguales por cada muestra evaluada, fueron sometidas a
ciclos que ponsistian en envejecimiento en aire a 2200C y
después empapamiento en agua. Fstas muestras, juntamente
con cintas adhesivas resinosas comerciales envuelﬁas de
modo similar, se colocaron en ung estufa de aire cireulan-
te de tiro forzado a 220¢C, y se sometieron a ciclos en
caliente durante aproximadamente 160 horas, Las muestras
fueron después enfriadas y envueltas en te}as empapadas
en agua durante aproximadamente 70 horas, Después se de~
terming La resistencia del aislamiento de las barras hi-
medas a 500 voltios de corriente continua,

Fl fallo de la cinta aislante adhesiva exterior
por agrietamiento o una alta pérdida de peso da como re-
sultado la penetracidén de humeded en la envoltura de pa-
pel de poliamide interior usada en todas las secciones
enrolladas de la bobina, Puesto que la envoltura inte-
rior himeda no ofrece una resistencia de éislamiento ine-
portante, el material no resistira el ensayo de resis-
tividad, Ademds de la resistencia térmieca, la cinta ais-
lante adhesiva tiene que mostrar una resistencia adecua-
da a la hidrolisis para resistir un nimero apreciable de

ciclos de ensayo,

- 16 ="'
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Cuando todos menos uno de los 5 o 6 miembros
de cada grupo de muestras de bobina muestran una resis-
tencia del aislamiento inferior a 1,0 megaohmio, se con-
sidera que el grupo ha alcanzado el punto de fallo. Los
resultados del ensayo para algunog materiales comerciales
¥y pera las resinas de poliéster altamente aromatico de

esta invencidn se muestran en la Tabla 1 siguiente:

TABLA 1
Muestra Cinta aislante superior (espesor) Ciclos hasta
¢l fallo
A EJEMPLO 6 (0,2 mm,) - mayor de 56 (x)
B EJEMPLO 7 (0,2 mm,) mayor de 56 (x)
c EJEMPLO 8 (0,2 mm,)  mayor de 56 ()
, )

D EJEMPLO 9 (0,2 mm,) mayor de 56 (x)
E Tela de vi@rio recubierta con

resina acrilica termoendureci—\

ble (0,18 mm,) 17
T Tela de vidrio recubierta con

‘r631na de isoftalato de dialilo

(0,18 mm.) y con una capa supe-

rior dn barnlz aislante de Oxi-

do de difenilo . 12
G Tela de vidrio recybierta con

una resina de poliéster comer-

cial- (0,18 mm.) y con una capa

guperior de barniz aislante de

oxido de dlfenllo 38

(%) Las resistencias del aislamiento de las muestraes A

a D en la fase humeda eran de aproximadamente 107

- 17 -
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aA105 megaohmios al cabo de 56 ciclos de ensayo,
o sea varios 6rdenés de magnitud por encima del
punto de fallo (el punto de fallo eg‘de menos de
de 1,0 megaohmio), Ademds, las muestras A a D no
tenian una capa superior de barniz aislante.

Eéte experimento indica que el aislamiento de
esta inveneidn encontrard uso en aplicaciones de la cla-
se H, es decir aislard con éxito durante al menos'10 afios
en aplicaciones a températuras del orden de 180¢ C,

La presente solicitud que corresponde a la pre-

_ sentada en Estados Unidos de Amdrica el 13 de Julio de

1.971 con el nimero 162,045, se acoge a los beneficios del

articulo\51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial,

N O T A

Los puntos de invencion propia y nueva que se pre-
sentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente de
Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los siguientes:

1¢,- Un método para preparar una composicidn ad-
hesiva resinosa termoendureeibie, que comprende hacer reac-
cionar de 25 a 65 por ciento en peso de al menos un compues-

to divalente o trivalente alifatico saturado que contiene

- 18-
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de 2 a 10 &tomos de carbono por molécula, de 5 a 35 por
ciento en peso de al menos un acido orgénico difuncional
glifdtico que contiene de 4 a 14 dtomos de carbono por
moléeula, y al menos 35 por ciento en peso de un componen-
te de 4cido aromdtico polifuncional que contiene de 7 a 12
dtomos de cérbono por molécula, estando el producto en for-.
ma de una disolucidén de un material resinoso de polidster .
gsaturado altamente aromatico y parcialmente reticﬁlado.

29,- Un método segun la reivindicacidon 1, que
comprende incorporar, en la disolucidn del material resino-
so de polidster saturado altamente aromdtico y parcialmentéﬁ
reticulado, hasta 60 por ciento en peso de una carga mine-
ral finamente dividida, basado en el contenido de sélidos
de la mezcla, para formar un prqgucto resinoso con carga,

3¢,- Un método segun las reivindicaciones 1 6 2,
en el que el componente de acido aromidtico polifuncional
constituye del 40 al 55 por ciento del peso del polidster.

42,- Un método segin las reivindicaciones 1, 2 6
3, en el que el componente de acido aromdtico polifuncional
se compone de al menos un compuesto de dcido aromdtico di~
funeional,

5¢,- Un método segtin cuslquiera de las reivindi-
caciones 1 a 4, en‘el que el cémponente de acido aromitico

polifuncional comprende un derivado de &cido policarbox{li-

co de benceno, que contiene de § a 12 &tomos de carbono por

=19~
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69,~ Un método seglin la reivindicacidn 5, en el
que el components de acido aromdtico polifuncional contiene
también un derivado hidroxilado de &cido benzoico que contie-
ne de 7 a 8 &tomos de carbono por moléeula,

7¢,- Un método segin las reivindicaciones 5 ¢ 6,
en el que el derivado hidroxilado de &cido benzoico consti-
tuye hasta el 15 por ciento del peso del polidster, y el
derivado de dcido policarbox{lico de benceno constituye del
25 al 55 por ciento del peso del poliéster,

82,- Un método segin cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 7, en el que sl compuesto divalenfe o trivalente
saturedo y alifatico es 1,2-propanodiol, 1,3-propancdiol,
1,2,4-butanofriol, 1,2, 3-butanotriol, trimetiloletano, tri-
metilolpropanc, etilenglicol, noepentilglicol, glicerina y
sus mezclas, el Acido alifético orgdnico difuncional es oi-
do succinico, #cido glutarico, acido 3,3—dimstilpentanéﬁioico,
doido adipico, 0 sus mezclas.

92,~ Un método segin las reivindicaciones 5, 6 &
7, en el gque el derivado de &cido policarboxilico de bence-
no es heido Ftdlico, 4cido isoftdlico, Acido tereftdlice,
dcido trimelitico, Adcido piromelitico, o sus mezelas. |

102.~ Un método segin las reivindicaciones 6 6 7,
en el que el derivado hidroxilado de écido benzoico es &ci-

do salicilico, &cido p-hidroxibenzoico, o sus mezclas,

- 20 &'
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11¢,- Un método para preparér una composicidn
adhesiva resinosa termoendurecible,

Tal y como se ha descrito en la Nemoria que ante-
cede, representado en los dibujos que se acompafian y para
los fines qus se han especlficado,

Esta Memoria consta de veintiuna hojas escritas

I. -
a maquina por una sola cara,

Madrid, -1 AGU. 1972

P, A,

de Elzabury
Ror Poder.

[
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